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第1章 LED行业概述

 



LED行业的发展历程

20世纪60年代，

美国发现了GaN发

光二极管

LED行业的起
源

1970年代到80年

代，LED广泛应用

于数字显示和计算

机屏幕

LED行业的发
展阶段

2019年中国LED照

明市场规模达到

900亿元

LED行业的市
场规模

 

 



LED行业的市场细分

占据LED照明产品

市场的80%以上

家居照明

包括酒店、商场、

办公楼等场所

商业照明

LED在汽车照明中

的应用越来越广泛

汽车照明

LED安防照明可以

提高监控效果

安防照明



LED行业的技术研究方向

蓝光LED的研发是

当前LED行业的重

要方向之一

蓝光照明技术

LED白光源的研发

是解决LED照明中

的一个重要问题

白光照明技术

LED与物联网技术

的结合，可以实现

智能照明系统的应

用

智能照明技术

 

 



LEDLED行业的发展行业的发展
前景前景

随着环保意识的增强，随着环保意识的增强，LEDLED照明作为一种低能耗、长寿命、照明作为一种低能耗、长寿命、
高效率的照明产品，越来越受到人们的关注。据统计，高效率的照明产品，越来越受到人们的关注。据统计，
20252025年全球年全球LEDLED照明市场规模将达到照明市场规模将达到1.21.2万亿美元。与此万亿美元。与此
同时，政策的支持也在不断增加，比如国家推行的绿色照同时，政策的支持也在不断增加，比如国家推行的绿色照
明计划。明计划。LEDLED照明的环保特性也是其发展前景的重要因素照明的环保特性也是其发展前景的重要因素
之一。之一。



LED行业的市场预测

超过1000亿元

2020年中国
LED市场规模

达到1.2万亿美元

2025年全球
LED市场规模

预计到2025年达

到70%

LED照明渗透
率

 

 



LED行业的政策支持

推广LED、高效气

体放电灯、磷光材

料等节能照明产品

的应用

绿色照明计划

规定照明产品在中

国市场销售必须贴

有能效标识

《照明产品能
效标识管理办
法》

推广LED等节能照

明产品的应用，以

减少能源消耗和碳

排放

节能减排

 

 



相同亮度下，LED的能耗是传统照明的1/10

低能耗01

03

LED不含汞等有害物质，不会对环境造成污染

无污染

02

LED寿命可以达到5万小时以上

长寿命



商业照明商业照明

商场照明商场照明

办公楼照明办公楼照明

宾馆酒店照明宾馆酒店照明

汽车照明汽车照明

车灯照明车灯照明

仪表照明仪表照明

内饰照明内饰照明

安防照明安防照明

监控照明监控照明

道路照明道路照明

防盗照明防盗照明

LED行业的市场细分

家居照明家居照明

室内照明室内照明

景观照明景观照明

家居装饰家居装饰



LED行业的市场规模

据统计，2019年中国LED照明市场规模达到900亿元，预计

未来几年市场还将保持较高的增长率。与此同时，全球LED

照明的市场规模也将不断扩大，到2025年预计将达到1.2万

亿美元。
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第2章 LED行业的生产工艺

 



LEDLED芯片的制作芯片的制作
流程流程

LEDLED芯片制作过程包括半导体材料选用、晶圆制备和芯片芯片制作过程包括半导体材料选用、晶圆制备和芯片
加工。半导体材料通常选择具有良好电学性质和光电转换加工。半导体材料通常选择具有良好电学性质和光电转换
性质的化合物半导体材料，如氮化镓和氮化铝等。晶圆制性质的化合物半导体材料，如氮化镓和氮化铝等。晶圆制
备包括材料生长、切割和打磨，芯片加工则是通过光刻和备包括材料生长、切割和打磨，芯片加工则是通过光刻和
化学腐蚀技术来制作芯片的结构和形状。化学腐蚀技术来制作芯片的结构和形状。

 



LEDLED封装的制作封装的制作
流程流程

LEDLED封装是将封装是将LEDLED芯片放入具有反射和传导功能的塑料或芯片放入具有反射和传导功能的塑料或
金属外壳内，使其光线能够准确地发射出来。封装选材通金属外壳内，使其光线能够准确地发射出来。封装选材通
常选择具有高热导率和抗紫外线性的材料，如环氧树脂和常选择具有高热导率和抗紫外线性的材料，如环氧树脂和
聚丙烯等。封装工艺包括准备工作、贴片、焊接和封胶，聚丙烯等。封装工艺包括准备工作、贴片、焊接和封胶，
封装种类有二极管封装和芯片封装等。封装种类有二极管封装和芯片封装等。

 



LEDLED模组的制作模组的制作
流程流程

LEDLED模组是将多个模组是将多个LEDLED封装组合在一起，形成一个整体的封装组合在一起，形成一个整体的
光源单元，通常具有良好的光学效果和防护性能。模组选光源单元，通常具有良好的光学效果和防护性能。模组选
材通常选择具有高透光性和耐高温性的材料，如光学级聚材通常选择具有高透光性和耐高温性的材料，如光学级聚
碳酸酯和铝基板等。模组制作包括贴片、封装、固定和电碳酸酯和铝基板等。模组制作包括贴片、封装、固定和电
路连接等步骤，常用的模组种类有灯珠模组和灯条模组等。路连接等步骤，常用的模组种类有灯珠模组和灯条模组等。

 



光控测量、电控测量

LED的检测方法01

03

全过程管控、品质反馈机制、质量统计分析

LED的质量管控策略

02

亮度、颜色、色温、显色指数等

LED的质量评估标准



LED芯片加工

光掩模制作、曝光、

显影

光刻技术

选择性腐蚀、氧化

膜去除、表面处理

化学腐蚀技术

外观检测、放电测

试、电学性能测试、

发光强度测试

检测技术

粘贴、焊接、布线

芯片排列技术



LED封装工艺

材料配制、化工混

合、热处理

准备工作

表面张力组装、自

动排版、晶粒定位

贴片

锡珠熔化、电极金

属化、硬化

焊接

环氧树脂封胶、聚

四氟乙烯封胶、硅

酮封胶

封胶



筒灯筒灯

可调光、广角度可调光、广角度

适用于展厅、商场等场景适用于展厅、商场等场景

较高的制造成本较高的制造成本

平板灯平板灯

液晶屏测量精度高液晶屏测量精度高

适用于机场、地铁等场景适用于机场、地铁等场景

制造工艺较为复杂制造工艺较为复杂

灯带灯带

可弯曲、可切割可弯曲、可切割

适用于家庭装饰、户外广告等适用于家庭装饰、户外广告等

场景场景

易受环境影响易受环境影响

LED封装种类

射灯射灯

灯头形状多样化灯头形状多样化

适用于住宅、办公室等场景适用于住宅、办公室等场景

成本相对较低成本相对较低
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第3章 LED行业的市场竞争

 



品牌评价体系品牌评价体系

品牌知名度品牌知名度

品牌美誉度品牌美誉度

品牌忠诚度品牌忠诚度

品牌战略思考品牌战略思考

品牌扩张品牌扩张

品牌联盟品牌联盟

品牌保护品牌保护

  

  

LED企业的品牌竞争

LEDLED企业的品牌建设企业的品牌建设

品牌定位品牌定位

品牌形象品牌形象

品牌文化品牌文化



LED企业的技术竞争

技术专利

技术创新能力

技术标准制定

技术标准推动

技术人才培养

技术团队建设

 

 



市场营销策略市场营销策略

市场营销策略是企业在市场竞争中获取成功的关键，需要市场营销策略是企业在市场竞争中获取成功的关键，需要
根据市场变化及时调整策略，以满足消费者需求并达到市根据市场变化及时调整策略，以满足消费者需求并达到市
场目标。场目标。

 



精益生产

产品质量01

03

定价策略

产品价格

02

研发投入

产品设计



服务竞争

客户满意度

售后服务

配件供应

配套服务

技术支持

技术服务

 

 



跨行业合作创新跨行业合作创新

跨界合作跨界合作

技术转化技术转化

创新合作创新合作

联盟战略联盟战略

行业联盟行业联盟

技术联盟技术联盟

品牌联盟品牌联盟

  

  

LED企业的合作竞争

产业链协同发展产业链协同发展

供应链协作供应链协作

产业链优化产业链优化

互利共赢互利共赢
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